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(KORUMA) SISTEMLERI

Elektrik tesislerinde meydana gelebilecek ariza durumlarinda insan
hayatini ve tesisleri korumak tizere algcak gerilim sebekelerinde TT,
TN ve IT gibi koruma sistemleri gelistirilmistir. Bu sistemlerin
isimlendirilmesinde kullanilan T, N ve I harfleri, T (Terre- Toprak), N
(Neutral- Nétr) ve I (Isolé- Izolasyon) kelimelerinin bas harfleridir.
Topraklama sistemlerini ifade eden 2 harfli yapida,

[1k Harf: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi gereken referans
noktasinin ( AG Sebekesinde dagitim transformatériin sekonder
sargilarinin yildiz noktasinin) topraklama durumunu gosterir.

Ikinci Harf: Tiiketici cihazlarinin veya tiiketici tesislerinin iizerinde
gerilim bulunmayan madeni aksamlarinin veya kiliflarinin
topraklanma durumunu gdésterir. dieE
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TT Topraklama Sistemi: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi gereken
referans noktasinin toprakli ve tiiketici cihazlarinin veya tiiketici tesislerinin
lizerinde gerilim bulunmayan madeni aksamlarimin veya kiliflarinin PE
iletkeni tizerinden toprakhi oldugu sistemdir. Her binada temel veya
cubuklarla yapilmis topraklama sistemine ihtiya¢ vardir.
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TN Topraklama Sistemi: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi gereken referans
noktasinin toprakli ve tiiketici cihazlarinin veya tiiketici tesislerinin tizerinde
gerilim bulunmayan madeni aksamlarinin veya kiliflarinin nétr iletkenine bagh
oldugu sistemdir. TN-C, TN-C-S ve TN-S adinda 3 tipi vardir. Tip isimlerindeki C
harfi nétr hattinin kombine (combiné) S harfi ise ayrik (séparé) oldugunu
gostermektedir. En basit formu olan TN-C sistem asagida verilmistir.
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TN-C-S Topraklama Sistemi: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi1 gereken
referans noktasinin toprakli ve tiiketici cihazlarinin veya tiiketici tesislerinin
uizerinde gerilim bulunmayan madeni aksamlarinin veya kiliflarinin PE iletkenine,
PE iletkeninin de ana panoda nétr iletkenine bagl oldugu sistemdir. TN topraklama
sebekeleri igcerisinde maliyet ve giuvenlik bakimindan orta seviyede bulunan

yapisidir.
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TN-S Topraklama Sistemi: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi gereken
referans noktasinin toprakli ve tiiketici cihazlarinin veya tiiketici tesislerinin
uizerinde gerilim bulunmayan madeni aksamlarinin veya kiliflarinin PE iletkenine,
PE iletkeninin de dagitim transformatoriiniin yildiz noktasina (nétr) iletkenine ayri
bir iletkenle bagh oldugu sistemdir. TN topraklama sebekeleri icerisinde maliyet
ve giivenlik bakimindan en iist seviyede bulunan yapisidir.
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IT Topraklama Sistemi: Kaynagin sifir volt potansiyelde tutulmasi gereken referans
noktasinin izole veya biiyiik bir empedans ile toprakl ve tiiketici cihazlarinin veya
tiketici tesislerinin tzerinde gerilim bulunmayan madeni aksamlarinin veya
kiliflarinin PE iletkeni tizerinden toprakli oldugu sistemdir. Her binada temel veya
cubuklarla yapilmis topraklama sistemine ve izolasyon test cihazlarina ihtiya¢
vardir. Ameliyathaneler, laboratuvarlar, maden ocaklari, cephanelikler vb. 6zel
yerlerde kullanilmaktadir.
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